Nichtamtliche Lesefassung
Vom 19. August 2005 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 36, Nr. 46, S. 269-293)
in der Fassung vom 28. September 2023 (Amtliche Bekanntmachungen Jg. 54, Nr. 62, S. 434-453)

Prufungsordnung fur den Studiengang Master of Science (M.Sc.)
Anlage B. Fachspezifische Bestimmungen fir die Prifungsordnung Master of Science (M.Sc.)
Microsystems Engineering

8 1 Profil des Studiengangs
(1) Der Masterstudiengang Microsystems Engineering ist forschungsorientiert und konsekutiv.

(2) Der international ausgerichtete, englischsprachige Masterstudiengang Microsystems Engineering
richtet sich insbesondere an Absolventen/Absolventinnen von Bachelorstudiengdngen der Ingenieurwis-
senschaften und der Naturwissenschaften, die nicht speziell auf die Mikrosystemtechnik ausgerichtet
sind. Neben dem Grundverstandnis mikrosystemtechnischer Methoden vermittelt der Masterstudiengang
mikrosystemspezifische Kenntnisse in den Bereichen Schaltungen und Systeme sowie Materialien und
Herstellungsprozesse. Ein wesentlicher Fokus liegt auRerdem auf den Anwendungen der Mikrosystem-
technik wie etwa der Biomedizinischen Technik oder der Optik und Photonik. Je nach individueller
Schwerpunktsetzung kénnen die Studierenden spezielle Kenntnisse in einem oder mehreren dieser Be-
reiche erwerben und vertiefen oder auch einen der Bereiche Circuits and Systems, Materials and Fabri-
cation, Biomedical Engineering und Photonics als Spezialisierung wahlen, die in den Abschlussdokumen-
ten ausgewiesen wird. Die Studierenden werden dazu beféhigt, bei ihrer spateren ingenieurwissenschaft-
lichen Tatigkeit mikrosystemtechnische Losungen zu erforschen, zu entwickeln und anzuwenden. Der
erfolgreiche Abschluss des Masterstudiums qualifiziert fir eine akademische Karriere im Bereich For-
schung und Entwicklung ebenso wie flr eine ingenieurwissenschaftliche Tatigkeit in der Industrie, in For-
schungsorganisationen oder bei staatlichen Behérden.

§ 2 Studienbeginn und Studienumfang

(1) Das Studium im Masterstudiengang Microsystems Engineering kann nur zum Wintersemester be-
gonnen werden.

(2) Der Masterstudiengang Microsystems Engineering hat einen Leistungsumfang von 120 ECTS-
Punkten.

§ 3 Unterrichts- und Priafungssprache

(1) Die Lehrveranstaltungen und Prifungen im Masterstudiengang Microsystems Engineering werden
grundsatzlich in englischer Sprache abgehalten. Einzelne der frei wahlbaren Module und Lehrveranstal-
tungen sowie die zugehorigen Prufungen kdnnen ganz oder teilweise auch in deutscher Sprache durch-
gefihrt werden.

(2) Mit vorheriger Zustimmung des/der Modulverantwortlichen kénnen die Prifungsleistungen auch in
der jeweils anderen Sprache erbracht werden.

(3) Die Belegung der in deutscher Sprache angebotenen Module setzt den Nachweis von Deutsch-
kenntnissen voraus, die mindestens dem Niveau B2 des Gemeinsamen europaischen Referenzrahmens
fur Sprachen entsprechen.

8 4 Studieninhalte

(1) Der Masterstudiengang Microsystems Engineering gliedert sich in den Pflichtbereich und die beiden
Wabhlpflichtbereiche Advanced Microsystems und Microsystems Engineering Concentration Areas. Die in
den einzelnen Bereichen belegbaren Module und die zugehorigen Lehrveranstaltungen sind im jeweils
geltenden Modulhandbuch aufgefiihrt und néher beschrieben. Entsprechend den in Absatz 6 genannten
Vorgaben kann der Masterstudiengang Microsystems Engineering mit einer Spezialisierung studiert wer-
den.
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(2) Im Pflichtbereich mit einem Leistungsumfang von 60 ECTS-Punkten sind alle in der nachfolgenden
Tabelle aufgefiihrten Module zu absolvieren. Die Voraussetzungen und Inhalte des Master’s Module sind
in 88 8 und 9 naher geregelt.

Tabelle 1: Pflichtbereich (60 ECTS-Punkte)

Modul Art SWS ECTS- Semester St_gdlenle|§tung/
Punkte Prufungsleistung
Micro-electronics vV+U 4 6 1 PL: Klausur
Micro-mechanics vV+U 4 6 1 PL: Klausur
M_ST Design Labor_atory_ | for V+U 4 6 1 SL
Microsystems Engineering
MST Technologies and Processes v+U 4 6 1 . SL
PL: Klausur
Signal Processing V+U 4 6 2 PL: Klausur
PL: Masterarbeit
Master's Module 30 4 PL: mindliche
Prasentation

Abkirzungen in den Tabellen:

Art = Art der Lehrveranstaltung; SWS = vorgesehene Semesterwochenstundenzahl; Semester = empfoh-
lenes Fachsemester; MST = Microsystems Technology; Pr = Praktikum; U = Ubung; V = Vorlesung; SL =
Studienleistung; PL = Prifungsleistung

(3) Im Wahlpflichtbereich sind insgesamt 60 ECTS-Punkte zu erwerben. Hiervon entfallen 30 ECTS-
Punkte auf den Bereich Advanced Microsystems. Nach Wahl des/der Studierenden sind finf der in Tabel-
le 2 aufgefiihrten Module zu absolvieren.

Tabelle 2: Bereich Advanced Microsystems (30 ECTS-Punkte)

Modul Art sws | ECTS | semester | Studienleistung/
Punkte Prufungsleistung
Assembly and Packaging Technology V+U 4 6 1, 2 oder 3 PL: Klausur
Micro-optics V+U 4 6 1 oder 3 SL
PL: Klausur
Modelling and System Identification vV+U 4 6 1 oder 3 SL
PL: Klausur
Probability and statistics V+U 4 6 1 oder 3 SL
PL: Klausur
Sensors V + Pr 4 6 1 oder 3 SL
PL: Klausur
Biomedical Microsystems V+U 4 6 2 SL
PL: Klausur
Micro-actuators V+U 4 6 2 SL
PL: Klausur
Micro-fluidics vV+U 4 6 2 PL: Klausur

(4) Die Ubrigen 30 ECTS-Punkte des Wahlpflichtbereichs entfallen auf den Bereich Microsystems Engi-
neering Concentration Areas. Der/Die Studierende wahlt einen der vier Vertiefungsbereiche (Concentrati-
on Areas) Circuits and Systems, Materials and Fabrication, Biomedical Engineering und Photonics und
absolviert darin nach eigener Wahl so viele Module aus dem im Modulhandbuch hierfiir vorgesehenen
Lehrangebot, wie fur die Erreichung von insgesamt 30 ECTS-Punkten erforderlich sind; im Falle des Ab-
satzes 5 Satz 1 sind von den 30 ECTS-Punkten die auf den Bereich Customized Course Selection entfal-
lenden ECTS-Punkte, jedoch hdchstens 9 ECTS-Punkte, abzuziehen. Jedes Modul hat einen Leistungs-
umfang von 3, 6 oder 9 ECTS-Punkten und wird mit einer Prifungsleistung abgeschlossen; je nach Aus-
gestaltung der zugehérigen Lehrveranstaltungen kénnen in den angebotenen Modulen zuséatzlich auch
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Studienleistungen zu erbringen sein. Es ist gewahrleistet, dass die Studierenden zwischen verschiedenen
Arten von Prufungsleistungen wéahlen kdnnen.

(5) Bis zu neun der geméaR Absatz 4 Satz 1 fiir den Bereich Microsystems Engineering Concentration
Areas vorgesehenen ECTS-Punkte kénnen stattdessen auch im Bereich Customized Course Selection
durch die Absolvierung geeigneter Module oder Lehrveranstaltungen aus dem Lehrangebot anderer Stu-
diengange der Albert-Ludwigs-Universitat, von Sprachkursen aus dem Lehrangebot der Seminare und
Institute der Philologischen und der Philosophischen Fakultat (Kurse fir Horer/Hérerinnen aller Fakulta-
ten) oder von Modulen aus dem Lehrangebot dieses Studiengangs erworben werden. Uber die Geeig-
netheit der Module beziehungsweise Lehrveranstaltungen aus dem Lehrangebot anderer Studiengéange
der Albert-Ludwigs-Universitat entscheidet der Fachprifungsausschuss in Abstimmung mit dem jeweili-
gen Fach. In den Modulen beziehungsweise Lehrveranstaltungen aus dem Lehrangebot anderer Studi-
engénge sowie in Sprachkursen sind jeweils nur Studienleistungen zu erbringen; fur die Module aus dem
Lehrangebot dieses Studiengangs gilt Absatz 4 Satz 3 und 4 entsprechend.

(6) Wird einer der vier Bereiche Circuits and Systems, Materials and Fabrication, Biomedical Enginee-
ring und Photonics als Spezialisierung gewabhlt, sind Module mit einem Leistungsumfang von insgesamt
mindestens 30 ECTS-Punkten aus dem im Modulhandbuch fiir die betreffende Spezialisierung vorgese-
henen Lehrangebot des Instituts fur Mikrosystemtechnik zu absolvieren. Daruber hinaus ist das Thema
der Masterarbeit aus dem Bereich der gewahlten Spezialisierung zu wahlen.

§ 5 Studienleistungen

Studienleistungen kénnen beispielsweise in Klausuren, Referaten oder Postern, in der Bearbeitung von
Ubungsblattern und Projektaufgaben oder in der Durchfiihrung von Versuchen bestehen.

§ 6 Studienbegleitende Prifungsleistungen

Schriftliche Prifungsleistungen sind Klausuren (schriftliche Aufsichtsarbeiten) und schriftliche Ausarbei-
tungen. Mindliche Prifungsleistungen sind mundliche Prufungen (Prifungsgespréache) und mundliche
Prasentationen. Praktische Prifungsleistungen bestehen in der Durchfihrung von Versuchen sowie in
der Erstellung und Vorfiihrung von Software oder Demonstratoren.

8§ 7 Wiederholung studienbegleitender Prifungsleistungen

(1) Studienbegleitende Prifungsleistungen, die mit der Note ,nicht ausreichend” (5,0) bewertet wurden
oder als nicht bestanden gelten, kdnnen einmal wiederholt werden. Darlber hinaus kénnen hdchstens
zwei nicht bestandene Prufungsleistungen, die in einer Klausur oder einer mundlichen Prifung bestehen,
ein zweites Mal wiederholt werden.

(2) Im Falle des Nichtbestehens einer studienbegleitenden Prifungsleistung in einem Modul im Bereich
Advanced Microsystems oder in der gewahlten Spezialisierung im Bereich Microsystems Engineering
Concentration Areas kann der/die Studierende anstelle der Wiederholung dieser Prifungsleistung einma-
lig auch ein anderes geeignetes Modul belegen und darin die studienbegleitende Prifungsleistung er-
bringen. Der nicht bestandene Priifungsversuch in dem urspringlich gewéhlten Modul wird auf die Anzahl
der in dem neu gewahlten Modul zur Verfiigung stehenden Priifungsversuche nicht angerechnet.

(3) Hochstens eine bestandene Prifungsleistung in Form einer Klausur oder einer miindlichen Prifung
kann zum Zwecke der Notenverbesserung einmal wiederholt werden. Die Wiederholungsprufung ist im
nachsten reguldren Prifungstermin und spatestens im dritten Fachsemester abzulegen. Gewertet wird
die Prifungsleistung mit der besseren Note.

8§ 8 Zulassung zur Masterarbeit

Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden, wer im Masterstudiengang Microsystems Engineering
eingeschrieben ist und darin Module mit einem Leistungsumfang von mindestens 72 ECTS-Punkten er-
folgreich absolviert hat.

8 9 Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten anzufertigen und hat einen
Leistungsumfang von 27 ECTS-Punkten. Bei Wahl einer Spezialisierung ist das Thema der Masterarbeit
aus der betreffenden Spezialisierung zu wéhlen.
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(2) Die Masterarbeit ist in englischer oder in deutscher Sprache abzufassen.

(3) Die Masterarbeit ist in gedruckter und gebundener Form in einfacher Ausfertigung sowie zusatzlich in
elektronischer Form auf dem vorgegebenen Datentrdgersystem im vorgegebenen Dateiformat beim
Fachprifungsausschuss einzureichen. Bei daten- oder softwarebezogenen Arbeiten kann dartber hinaus
auch die Abgabe der verwendeten Programmcodes und Daten verlangt werden.

(4) Mindestens einer/eine der beiden Gutachter/Gutachterinnen der Masterarbeit muss hauptberuflich
am Institut fir Mikrosystemtechnik der Technischen Fakultat der Albert-Ludwigs-Universitat tatig sein.

(5) Die Masterarbeit wird erganzt durch ein etwa 60-minitiges Masterkolloquium, das nach Wahl des/der
Studierenden in englischer oder in deutscher Sprache durchgefiihrt wird. Das Masterkolloquium wird in
der Regel von dem Betreuer/der Betreuerin der Masterarbeit geleitet und bewertet und besteht aus einem
etwa 20-minltigen Vortrag des/der Studierenden (ber die Ergebnisse der Masterarbeit und einer daran
anschlieBenden Diskussion. Die Zulassung zum Masterkolloquium erfolgt nur, wenn die Masterarbeit
eingereicht wurde. Das Masterkolloguium hat einen Leistungsumfang von 3 ECTS-Punkten und ist in der
Regel hochschuléffentlich.

§ 10 Bildung der Gesamtnote

(1) Die Gesamtnote der Masterpriifung errechnet sich als das nach ECTS-Punkten gewichtete arithmeti-
sche Mittel der Modulnoten.

(2) Lauten alle Modulnoten jeweils ,sehr gut® — 1,3 oder besser — oder betragt die Gesamtnote der Ma-
sterpriifung 1,0, so wird das Pradikat ,mit Auszeichnung” vergeben.

§ 11 Fachbezeichnung mit Spezialisierungszusatz in den Abschlussdokumenten

Im Falle der erfolgreichen Absolvierung des Masterstudiengangs Microsystems Engineering mit einer der
vier Spezialisierungen Circuits and Systems, Materials and Fabrication, Biomedical Engineering oder
Photonics wird in den Abschlussdokumenten die Bezeichnung des Studienfachs Microsystems Enginee-
ring entsprechend der absolvierten Spezialisierung mit dem Zusatz ,Specialization Circuits and Systems®,
~opecialization Materials and Fabrication®, ,Specialization Biomedical Engineering“ beziehungsweise
~Specialization Photonics“ versehen.



